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Mikroplasma-Schweissen an der Grenze des Méglichen.




- Schweissaufgaben im
- mabereich zu bewaltigen.

Das Verbinden von feinsten
Drahtgittern und hauchdiinnen
Folien von 0,01 mm Dicke sind
ebenso realisierbar wie das
Schweissen an kleinen und klein-
sten Armaturen. Testen Sie diese
aussergewohnliche Mikroplasma-
Anlage und Sie werden feststel-
len, dass solche Arbeiten kiinftig
kein Problem mehr fir Sie sind.

Dies nicht zuletzt auch dank der

flr ein Gerat dieser Komplexitat

aussergewohnlich einfachen und
logischen Bedienbarkeit.
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1 den. Aufbfau 1

@ die tﬁeﬁrmsche Wirkung des
Schutzgases

@ die elektrische Einschniirung

durch das schnelle Pulsieren

Voreinstellbares Ablaufpro-
gramm

Alle wichtigen Parameter des
Schweissstromverlaufes sind an
den Digitalpotentiometern ein-
stellbar. Dadurch ist eine hohe

Reproduzierbarkeit gewahrleistet.

Fiir alle gdngigen Netzspan-
nungen geeignet

Anschliessbar an: 208, 220, 230, -

380, 400, 415, 440 und 460 V bei
50/60 Hz, das heisst, die Span-
nungen gemass den neuesten
IEC-Richtlinien sind bereits
berticksichtigt.

'O Ausschaiten des Schweisspro-

zesses beim Unterschreiten
- einer minimalen Schweiss-
~ spannung (verhindert ein Fest-
schweissen der Elektrode mit
dem Werkstlck)

@® Unterdriickungsschaltung fir
gefahrliche Netzspannungsspit-
zen

® Automatische Ausregelung von
Netzspannungsschwankungen

® Ausschalten bei Stérungen im
Kuhlsystem

Minimale Einwirkungen auf
periphare Einrichtungen
Dadurch, dass nur der Pilotlicht-
bogen, nicht aber der Plasma-
lichtoogen mit Hochfrequenz
gezundet wird, sind nur wenige
Storungen auf periphare Einrich-
tungen, wie z. B. Prozessrechner,
Robotersteuerungen usw., zu
erwarten.




Rundschweiss-Vorrichtung, speziell
geeignet fur das Schweissen zylind-
rischer Werkstlcke.







